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(54)实用新型名称

一种字库芯片固定在FPC上的COG液晶显示

模组

(57)摘要

本实用新型公开一种字库芯片固定在FPC上

的COG液晶显示模组，包括：显示模组本体、与显

示模组本体相连的FPC、焊接于FPC上的字库芯

片，显示模组本体内设有液晶驱动芯片，液晶驱

动芯片通过绑定方式设于显示模组本体内，所述

FPC为双层FPC，所述FPC包括相互连接的第一FPC

本体和第二FPC本体，所述第一FPC本体上形成有

第一金手指，所述第二FPC本体上形成有第二金

手指，所述第一FPC本体靠近所述显示模组本体

处设有第一单面区域，所述第一FPC本体和第二

FPC本体连接处设有第二单面区域，所述第一单

面区域与第二单面区域均只形成有一层铜箔，第

二FPC本体在所述字库芯片处的背面设有补强

板。本实用新型方便安装且节约空间，降低了终

端设备的厚度及体积。
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1.一种字库芯片固定在FPC上的COG液晶显示模组，其特征在于，包括：显示模组本体、

与所述显示模组本体相连的FPC、焊接于所述FPC上的字库芯片，所述显示模组本体内设有

液晶驱动芯片，所述液晶驱动芯片通过绑定方式设于所述显示模组本体内，所述FPC为双层

FPC，所述FPC包括相互连接的第一FPC本体和第二FPC本体，所述第一FPC本体上形成有第一

金手指，所述第二FPC本体上形成有第二金手指，所述第一FPC本体靠近所述显示模组本体

处设有第一单面区域，所述第一FPC本体和第二FPC本体连接处设有第二单面区域，所述第

一单面区域与第二单面区域均只形成有一层铜箔，所述字库芯片焊接于所述第二FPC本体

上，所述第二FPC本体在所述字库芯片处的背面设有补强板，所述补强板区域覆盖所述字库

芯片区域。

2.根据权利要求1所述的字库芯片固定在FPC上的COG液晶显示模组，其特征在于，所述

补强板的厚度为0.15毫米。

3.根据权利要求1所述的字库芯片固定在FPC上的COG液晶显示模组，其特征在于，所述

补强板材质为PI。

4.根据权利要求1所述的字库芯片固定在FPC上的COG液晶显示模组，其特征在于，所述

补强板边缘距离所述字库芯片对应边缘的距离为0.5毫米-0.75毫米。

5.根据权利要求1所述的字库芯片固定在FPC上的COG液晶显示模组，其特征在于，所述

第一金手指为双面金手指；所述第二金手指为双面金手指。
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一种字库芯片固定在FPC上的COG液晶显示模组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及液晶显示模组技术领域，尤其涉及一种字库芯片固定在FPC上的

COG液晶显示模组。

背景技术

[0002] 随着物联网的发展，越来越多的设备都采用显示屏作为设备的一个交互媒介，例

如智能手表、智能家电、智能锁、电子标签等。然而现有的液晶显示模组在面对繁多的智能

设备时表现不尽如人意，随着终端的发展，对液晶显示模组也提出了新要求。

[0003] 因此，现有技术存在缺陷，需要改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是克服现有技术的不足，提供一种字库芯片固定在  FPC上的

COG液晶显示模组。

[0005] 本实用新型的技术方案如下：本实用新型提供一种字库芯片固定在FPC  上的COG

液晶显示模组，包括：显示模组本体、与所述显示模组本体相连的FPC、焊接于所述FPC上的

字库芯片，所述显示模组本体内设有液晶驱动芯片，所述液晶驱动芯片通过绑定方式设于

所述显示模组本体内，所述  FPC为双层FPC，所述FPC包括相互连接的第一FPC本体和第二

FPC本体，所述第一FPC本体上形成有第一金手指，所述第二FPC本体上形成有第二金手指，

所述第一FPC本体靠近所述显示模组本体处设有第一单面区域，所述第一FPC本体和第二

FPC本体连接处设有第二单面区域，所述第一单面区域与第二单面区域均只形成有一层铜

箔，所述字库芯片焊接于所述第二FPC本体上，所述第二FPC本体在所述字库芯片处的背面

设有补强板，所述补强板区域覆盖所述字库芯片区域。

[0006] 进一步地，所述补强板的厚度为0.15毫米。

[0007] 进一步地，所述补强板材质为PI。

[0008] 进一步地，所述补强板边缘距离所述字库芯片对应边缘的距离为0.5毫米-0.75毫

米。

[0009] 进一步地，所述第一手指为双面金手指；所述第二金手指为双面金手指。

[0010] 采用上述方案，本实用新型中的字库芯片设置在液晶显示模组的FPC  上，不会出

现在客户的PCB板上，可以节省PCB板的空间，便于研发PCB 的绘制；并且方便安装且节约空

间，降低了终端设备的厚度及体积。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的正面结构示意图。

[0012] 图2为本实用新型的反面结构示意图。
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具体实施方式

[0013] 以下结合附图和具体实施例，对本实用新型进行详细说明。

[0014] 请参阅图1与图2，本实用新型提供一种字库芯片固定在FPC上的COG  液晶显示模

组，包括：显示模组本体1、与所述显示模组本体1相连的FPC  2、焊接于所述FPC  2上的字库

芯片3。所述显示模组本体1用来显示UI  元素和文字信息。所述FPC  2用于与终端设备的PCB

板连接，所述字库芯片3包括UI元素字库芯片和文字信息字库芯片，为界面显示提供元素图

标及文字数据等信息。所述显示模组本体1内设有液晶驱动芯片(未标示)，所述液晶驱动芯

片通过绑定方式设于所述显示模组本体1内。所述FPC  2  为双层FPC，所述FPC  2包括相互连

接的第一FPC本体21和第二FPC本体22，所述第一FPC本体21上形成有第一金手指211，所述

第二FPC本体22上形成有第二金手指221，所述第一手指211和所述第二金手指221  均为双

面金手指，方便后续与PCB板的连接。所述第一FPC本体21靠近所述显示模组本体1处设有第

一单面区域212，所述第一FPC本体21和第二FPC本体22连接处设有第二单面区域222，所述

第一单面区域212与第二单面区域222均只形成有一层铜箔，可以方便进行弯折。所述字库

芯片3  焊接于所述第二FPC本体22上，所述第二FPC本体22在所述字库芯片3 处的背面形成

有补强板223，所述补强板223区域覆盖所述字库芯片3区域，可以使得所述字库芯片3更加

牢固地连接在所述第二FPC本体22上。所述补强板223的厚度为0.15毫米，材质为PI，所述补

强板223边缘距离所述字库芯片3边缘的距离为0.5毫米-0.75毫米。在本实施例中，所述字

库芯片3的尺寸为2毫米×3毫米，所述补强板223覆盖的尺寸为3毫米×4.5  毫米。

[0015] 本实用新型与PCB板安装时，可以将所述第一金手指焊接于PCB板的一面，再将第

二单面区域进行弯折，从而将所述第二金手指焊接于PCB板的另一面，而所述显示模组本体

则在所述第一单面区域弯折以后压覆在所述第一FPC本体上并与PCB板固定，此种结构方便

安装且节省空间，尤其适用于微型的可穿戴智能产品，如智能手表、智能手环等产品。

[0016] 综上所述，本实用新型中的字库芯片设置在液晶显示模组的FPC上，不会出现在客

户的PCB板上，可以节省PCB板的空间，便于研发PCB的绘制；并且方便安装且节约空间，降低

了终端设备的厚度及体积。

[0017] 以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用

新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保

护范围之内。
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图1
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图2
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摘要(译)

本实用新型公开一种字库芯片固定在FPC上的COG液晶显示模组，包
括：显示模组本体、与显示模组本体相连的FPC、焊接于FPC上的字库
芯片，显示模组本体内设有液晶驱动芯片，液晶驱动芯片通过绑定方式
设于显示模组本体内，所述FPC为双层FPC，所述FPC包括相互连接的
第一FPC本体和第二FPC本体，所述第一FPC本体上形成有第一金手
指，所述第二FPC本体上形成有第二金手指，所述第一FPC本体靠近所
述显示模组本体处设有第一单面区域，所述第一FPC本体和第二FPC本
体连接处设有第二单面区域，所述第一单面区域与第二单面区域均只形
成有一层铜箔，第二FPC本体在所述字库芯片处的背面设有补强板。本
实用新型方便安装且节约空间，降低了终端设备的厚度及体积。
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